
项目

本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权

益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股

本）

资本公积

减：库存

股

专项储备 盈余公积

一般风险

准备

未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积

减：库存

股

专项储备 盈余公积

一般风险

准备

未分配利润 其他

一、上年

年末余额

２８７

，

１００

，

０００．００ ２９６

，

３２７

，

６９７．６３ ３７

，

８３９

，

８４１．４１ ２９４

，

５８０

，

４８５．８３ ３

，

６４８

，

６５３．４９ ９１９

，

４９６

，

６７８．３６ ２６１

，

０００

，

０００．００ ３２２

，

４２７

，

６９７．６３ ３０

，

２６０

，

６９２．５５ ２２５

，

０９１

，

２７６．４６ ３

，

２１９

，

２３３．８０ ８４１

，

９９８

，

９００．４４

加：会计

政策变更

前期差错

更正

其他

二、本年

年初余额

２８７

，

１００

，

０００．００ ２９６

，

３２７

，

６９７．６３ ３７

，

８３９

，

８４１．４１ ２９４

，

５８０

，

４８５．８３ ３

，

６４８

，

６５３．４９ ９１９

，

４９６

，

６７８．３６ ２６１

，

０００

，

０００．００ ３２２

，

４２７

，

６９７．６３ ３０

，

２６０

，

６９２．５５ ２２５

，

０９１

，

２７６．４６ ３

，

２１９

，

２３３．８０ ８４１

，

９９８

，

９００．４４

三、本年

增减变动

金额（减

少以“

－

”

号填列）

８６

，

１３０

，

０００．００ －８５

，

７５７

，

６６５．７５ １１

，

４９５

，

０６４．８４ ８６

，

０２１

，

１６１．４２ ８２５

，

６０４．１２ ９８

，

７１４

，

１６４．６３ ２６

，

１００

，

０００．００ －２６

，

１００

，

０００．００ ７

，

５７９

，

１４８．８６ ６９

，

４８９

，

２０９．３７ ４２９

，

４１９．６９ ７７

，

４９７

，

７７７．９２

（一）净利

润

１１１

，

８７１

，

２２６．２６ １

，

１９７

，

９３８．３７ １１３

，

０６９

，

１６４．６３ ７７

，

１３９

，

９２８．１９ ４７７

，

１３２．９８ ７７

，

６１７

，

０６１．１７

（二）其他

综合收益

上述（一）

和（二）小

计

１１１

，

８７１

，

２２６．２６ １

，

１９７

，

９３８．３７ １１３

，

０６９

，

１６４．６３ ７７

，

１３９

，

９２８．１９ ４７７

，

１３２．９８ ７７

，

６１７

，

０６１．１７

（三）所有

者投入和

减少资本

３７２

，

３３４．２５ －３７２

，

３３４．２５

１．

所有者

投入资本

２．

股份支

付计入所

有者权益

的金额

３．

其他

３７２

，

３３４．２５ －３７２

，

３３４．２５

（四）利润

分配

１１

，

４９５

，

０６４．８４ －２５

，

８５０

，

０６４．８４ －１４

，

３５５

，

０００．００ ７

，

５７９

，

１４８．８６ －７

，

６５０

，

７１８．８２ －４７

，

７１３．２９ －１１９

，

２８３．２５

１．

提取盈

余公积

１１

，

４９５

，

０６４．８４ －１１

，

４９５

，

０６４．８４ ７

，

５７９

，

１４８．８６ －７

，

５７９

，

１４８．８６

２．

提取一

般风险准

备

３．

对所有

者（或股

东）的分

配

－１４

，

３５５

，

０００．００ －１４

，

３５５

，

０００．００

４．

其他

－７１

，

５６９．９６ －４７

，

７１３．２９ －１１９

，

２８３．２５

（五）所有

者权益内

部结转

８６

，

１３０

，

０００．００ －８６

，

１３０

，

０００．００ ２６

，

１００

，

０００．００ －２６

，

１００

，

０００．００

１．

资本公

积转增资

本（或股

本）

８６

，

１３０

，

０００．００ －８６

，

１３０

，

０００．００ ２６

，

１００

，

０００．００ －２６

，

１００

，

０００．００

２．

盈余公

积转增资

本（或股

本）

３．

盈余公

积弥补亏

损

４．

其他

（六）专项

储备

１．

本期提

取

２．

本期使

用

（七）其他

四、本期

期末余额

３７３

，

２３０

，

０００．００ ２１０

，

５７０

，

０３１．８８ ４９

，

３３４

，

９０６．２５ ３８０

，

６０１

，

６４７．２５ ４

，

４７４

，

２５７．６１ １

，

０１８

，

２１０

，

８４２．９９ ２８７

，

１００

，

０００．００ ２９６

，

３２７

，

６９７．６３ ３７

，

８３９

，

８４１．４１ ２９４

，

５８０

，

４８５．８３ ３

，

６４８

，

６５３．４９ ９１９

，

４９６

，

６７８．３６

合并所有者权益变动表

编制单位：天水华天科技股份有限公司 � � � � � � �

２０１０

年度 单位：元

信息披露

Disclosure

（上接

D10

版）

§６

董事会报告

６．１

管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入

１１６

，

１２３．７６

万元，较上年增长

４９．３７％

；利润总额

１３

，

０９４．５１

万元，较上年增长

４６．１９％

；归属于上市公司

股东的净利润

１１

，

１８７．１２

万元，较上年增长

４５．０２％

。 截至

２０１０

年底，公司资产总额

１７４

，

１５０．４９

万元，净资产

１０１

，

８２１．０８

万元，资产负债率

４１．５３％

，经营活动产生的现金流量净额

２９

，

２４９．２８

万元，公司资产质量和财务状况良好。

二、对公司未来发展的展望

（一）我国集成电路行业的快速发展与国内集成电路市场供给不足的矛盾依然持续

１

、未来集成电路封装市场仍将保持较高速度的增长

随着科技进步和市场发展，我国集成电路产业发展迅速。 根据

ＣＣＩＤ

预计，

２０１０

年我国集成电路市场规模将达到

６６６９．３

亿元，同比增长

１７．５％

，到

２０１５

年市场规模将达到

１１０８８．２

亿元，年平均增速在

１０％

以上。

根据

ＣＣＩＤ

初步统计，

２０１０

年国内集成电路销售额将大幅增长

２９．６０％

，规模达到

１４３０

亿元。

细分行业中，封装测试业产品种类和产量较过去均有较大提高，近几年呈稳定增长趋势，并在我国集成电路产业规模快速增长的环

境和新建项目建成投产的带动下呈现增幅上扬的势头。 根据

ＣＣＩＤ

预计，到

２０１５

年我国封装测试业的销售额达到

９５４

亿元，年均增长率达

到

１１．４５％

。

根据半导体行业协会在

２０１１

年

１

月

２５

日初步统计，

２０１０

年国内封装测试业销售

６３２

亿元， 同比增长

２６．８％

， 封装测试业统计情况好于

ＣＣＩＤ

年初预测。

２

、国内集成电路市场供给不足

根据海关总署统计，

２０１０

年

１－１１

月国内进口集成电路金额为

１４３１．５

亿美元， 同比增长

３４％

；

２０１０

年

１－１１

月国内出口集成电路金额

２６５．９

亿美元，同比增长

２８．８％

，巨大的供需缺口也使我国集成电路企业具有通过替代进口来实现其增长的空间。

国内集成电路封装测试业占整个产业的比重接近

５０％

，封装能力同样远不能满足快速增长的市场需求。

（二）集成电路封装技术的发展趋势

１

、电子整机系统的发展对集成电路封装技术提出更高的要求

随着科技水平的不断提高，电子整机系统在消费类产品领域如

ＭＰ３

、数码相机、电子钟表、电子玩具等都在向轻、薄、小型化、便携化

方向发展；在我国数字电视地面传输标准出台后，数字电视及其配套设备将马上进入大规模生产，成为未来消费电子领域最大的推动力。

数字电视将向以液晶电视和

ＰＤＰ

为代表的大屏幕、轻、薄型方向发展；此外，在计算机和通讯领域，以笔记本电脑和手机为代表的集成度较

高产品，轻、薄、多功能、低功耗成为其发展的方向。

电子整机系统的应用需求对集成电路的设计、 制造和封装测试提出了更高的要求， 电子系统的小型化和高性能化除受集成电路设

计、制造影响外，集成电路的封装对电子整机系统尺寸和性能的影响已变得与芯片本身的影响同等重要。 先进的集成电路封装技术的发

展，推动着电子装备不断升级换代，推动着电子信息技术高速发展。 具体而言，集成电路产品的发展表现为：线宽更小、

Ｉ／０

更多、频率更

快、 集成度更高、电压更低、输出电流更大。

因此，集成电路封装从传统的

ＤＩＰ

转向小外形

ＳＯＰ

、薄型

ＴＳＯＰ

、四边引线扁平

ＱＦＰ

、焊球阵列

ＢＧＡ

、无引脚封装

ＱＦＮ

、多芯片组装

ＭＣＭ

及

芯片尺寸封装

ＣＳＰ

等表面贴装式集成电路封装形式方向发展。

我国集成电路封装产业虽然发展迅速，但与我国对集成电路的巨大需求相差甚远，封装能力和技术严重不足，目前国内企业整体技

术水平为国际

９０

年代初中期水平， 大部分集成电路封装企业生产的封装产品仍以

ＰＤＩＰ

、

ＴＯ

和

ＳＯＰ

等低端产品为主， 能封装

ＱＦＰ

、

ＱＦＮ

、

ＤＦＮ

、

ＢＧＡ

、

ＬＧＡ

等系列高端集成电路产品的企业不仅很少而且产能很低。而国际先进集成电路封装企业已向高端集成电路封装方面快速

迈进，国际封装技术的快速发展，要求我们必须加速发展集成电路封装产业和封装技术，才能跟上国际集成电路封装的发展，参与国际国

内封装市场竞争。

２

、铜线键合为集成电路封装提供了更多的材料选用途径

引线键合是集成电路封装中的一项关键工艺技术，是指在一定温度下，采用超声加压的方式，将引线两端分别焊接在芯片焊盘上和

引线框架或

ＰＣＢ

板上，实现芯片内部与外部电路的连接。 由于金丝在封装中具有电导率大，良好的抗腐蚀性、抗氧化性、延展性等优点，在

集成电路封装上得到广泛应用，集成电路封装成本中金丝所占比重最大。 为了降低成本、提高可靠性，必将寻找工艺性能好、价格低廉的

其他金属材料来代替价格昂贵的金丝。 铜丝具有价格低、力学性能、电学性能、热学性能好的优点，铜丝成本只有金丝成本的

５～１０％

左右，

并且在拉伸、剪切强度和延展性等方面优于金丝。铜丝键合工艺技术也成为目前国际上正在进行研究开发的一种用于微电子器件芯片与

内引线连接的新技术，并成为今后微电子封装发展中的主流封装技术。

（二）公司未来发展的机遇与挑战

１

、公司未来发展的机遇

（

１

）国家政策重点支持集成电路产业的发展

基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，中国政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注，并先后采取了多项

优惠措施。

２００８

年

１

月，财政部和国家税务总局发布了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔

２００８

〕

１

号），对集成电路企业所享受

的所得税优惠政策进一步给予明确。

２００９

年

２

月通过的《电子信息产业调整振兴规划》中，更是将“建立自主可控的集成电路产业体系”作

为未来国内信息产业发展的三大重点任务之一，并在五大发展举措中明确提出“加大投入，集中力量实施集成电路升级”。

２０１１

年

１

月

２８

日，国务院出台了关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》国发［

２０１１

］

４

号，为促进我国鼓励软件产业和集成

电路产业发展，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面均予以明确的政策支持，且具体实施办法正在加紧制定当

中。

（

２

）《关中

－－

天水经济区发展规划》及产业转移政策导向将对公司发展产生深远影响

２００９

年

６

月，国家发展和改革委员会审议通过了《关中

－－

天水经济区发展规划》，旨在充分利用关中—天水区域之科技优势、区位条件

和产业基础，构建创新型区域，引导创新要素向企业集聚，形成特色产业集群。 其中，电子信息产业作为重点推进的行业之一，研发创新、

成果转化及知识产权保护将更加活跃和完善。

２０１０

年

２

月

２４

日，国务院常务会议在《研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划》中指出：“要优化产业布局，严格市场准入，

强化投资管理，做好有序转移，建设先进制造业基地和现代产业集群，推动电子信息、轻工、纺织等产业向中西部地区加快转移。 ”持续的

政策导向将对公司发展产生深远影响。

（

３

）随着研发创新能力的逐步加强和高端封装产业化项目的实施，公司步入科技成果产业化、技术创新、结构优化上升通道

①

公司通过对铜线球焊氧化技术、高密度窄间距低弧度防弹坑球焊技术和高密度窄间距塑封技术的攻关，开发出了一套适合各种规

格铜线和封装品质的压焊工艺。该技术达到国内领先、国际先进水平，被评为第四届（

２００９

年度）中国半导体创新技术，并申报了发明专利

和实用新型专利。 目前，公司铜线键合技术可封装

ＤＩＰ

、

ＳＯＰ

、

ＳＳＯＰ

、

ＴＳＳＯＰ

、

ＱＦＮ

、

ＱＦＰ

、

ＬＱＦＰ

等多个系列产品，具备了月产

１８０００

万只的能

力。

②

公司已具备

１２

英吋晶圆加工能力，超薄减薄技术得到突破，

１２

英吋晶圆最小减薄厚度

５０ｕｍ

，采用粗磨和细磨抛光工艺，保证了晶圆

无裂纹、无碎片，可满足多层叠层

３Ｄ

封装和

ＳｉＰ

等高端封装需要，实现了芯片厚度为

７５ｕｍ

的

５

层堆叠和三层隔片

ＭＣＰ

封装。

③

公司已在

ＢＧＡ／ＬＧＡ

等高端封装领域取得重大突破。 通过自主设计和研发，公司先后成功开发了

ＬＦＢＧＡ／ＴＦＢＧＡ／ＬＧＡ

等多个项目，除

常规

ＢＧＡ

封装工艺外，超细

ｆｉｎｇｅｒ ｐｉｔｃｈ

技术及

ｂｕｓｌｅｓｓ

工艺压焊技术，有效提高了设计密度。目前

ＢＧＡ

项目终端应用已扩展到

ｅｉｎｋ

电子书、高

清电视、数字机顶盒、

ＭＩＤ

、手机用

ＮＯＲ Ｆｌａｓｈ Ｍｅｍｏｒｙ

、机卡一体等市场。

④

公司已切入高端

ＳｉＰ

（

Ｓｙｔｅｔｍ ｉｎ Ｐａｃｋａｇｅ

）封装领域，先后掌握了

ＤＡＦ

（高效的堆叠芯片技术）、

ｄｉｅ ｔｏ ｄｉｅ

、

ｏｖｅｒ ｄｉｅ

等技术，解决了高密

度

ＳｉＰ

封装中的塑封紊流等关键难题，掌握了

ＭＣＭ

（

ｓｉｄｅ ｂｙ ｓｉｄｅ

）、

ｓｔａｃｋ ｄｉｅ

等高密度封装的技术，并成功实现超薄封装技术。通过

ＳｉＰ

超薄封

装技术的应用，嵌入式手机

ＲＦ－ＳＩＭ

卡已通过了电性能测试，比目前市场上流行的

ＲＦ－ＳＩＭ

卡封装密度更高、厚度更薄、面积更小，在手机银

行、智能手机、

ＭＩＤ

、

ＣＭＭＢ

等移动应用领域，具有广阔的市场前景。

（

４

）再融资项目投资将为公司跻身国内外一流封装企业创造契机

２０１０

年

１２

月

２２

日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了非公开发行股票事宜。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过

８３

，

４００

万元， 扣除发行费用后净额将用于 《铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项

目》、《集成电路高端封装测试生产线技术改造项目》和《集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目》建设，若本次募集资金不能满

足拟投入项目金额数，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以

自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

公司本次非公开发行是紧抓行业发展机遇，进一步完善产业链，增强盈利能力，做大、做强、做优主业，实现股东利益最大化的需要，

也将为公司跻身国内外一流封装企业创造契机。

２

、公司实现经营目标和发展战略存在的风险因素及应对措施

（

１

）内部挑战及应对措施：

①

质量管理面临的挑战及应对措施

公司实施的《集成电路高端封装产业化项目》和《

ＤＦＮ

型微小形封装集成电路生产线技术改造项目》均已建设完成，产能将有大幅度

的提升，封装技术水平也将不断提高，对公司质量管理等方面提出了更高要求。 为此，公司一方面继续完善人力资源管理制度，创造良好

的工作生活环境，进一步拓宽渠道，加强人才引进和现有员工培养力度；另一方面秉承让用户满意的质量方针，制订并实施质量规划，对

设计、工艺、生产、供方控制、检验控制、人员培训及质量责任追溯等涉及质量管理的各方面都进行详细规划和落实。

②

客户结构面临的挑战及应对措施

截至

２０１０

年底，公司有接近

８０％

的销售收入来自国内

ＩＣ

设计企业，随着公司产品向高端演进，将逐步在高端市场上展开竞争，能否获

得更多国际

ＩＤＭ

公司代工订单将会直接影响公司产品和市场定位。 为此，公司采取如下应对措施：

Ａ

、继续完善营销网络体系

目前通过在北京、上海、无锡、珠三角地区等地设立销售服务点，建立了全国范围内的营销网络体系，今后还将通过多种方式开展客

户关系建设工作。

Ｂ

、注重品牌效应，实施名牌战略

公司将继续加大宣传华天品牌，打造名牌产品，并争取主要产品列入国家重点新产品计划、火炬计划、

８６３

计划、科技成果推广计划

等，增强知识产权保护意识，注意培养名牌的持久竞争力和美誉度。

Ｃ

、积极开拓国际市场，扩大产品出口

公司将紧抓机遇，掌握国际游戏规则，熟悉国际法律和惯例，做好各种质量标准的审核认证工作，如

ＱＳ９０００

体系认证、美国

ＵＬ

认证、

欧盟的安全标准认证等，为产品出口拿到通行证，不失时机地开拓海外市场，扩大产品出口。

（

２

）外部挑战及应对措施

随着下游集成电路应用行业的迅速发展，将会不断有新的竞争者加入；而且随着国外、台湾等地区的集成电路封装企业不断向大陆

产业转移，市场竞争将会进一步加剧。根据

ＣＣＩＤ

的统计显示，目前外资企业在芯片制造和封装测试销售收入中所占比重已经超过

８０％

，这

对国内尚处于起步阶段的本土企业来说无疑意味着巨大的竞争压力。 为此，公司采取如下措施：

①

继续强化成本控制，利用好“电子信息产业调整和振兴规划”、“家电下乡”、“家电以旧换新”等拉动内需的政策之机，深挖市场潜

力。

②

紧抓国家推行的战略性新兴产业之机，积极申报并组织实施好重大专项建设，提高产品技术含量和附加值，积极开展产品验证，承

接更多转移订单，逐步建立和完善行之有效的用户需求解决机制。 公司最终通过开发、量产

ＬＱＦＰ

、

ＴＳＳＯＰ

、

ＱＦＮ

、

ＢＧＡ

、

ＬＧＡ

、

ＭＣＭ

等高端封

装产品和优化客户结构的方式提高参与市场竞争的能力。

（二）公司

２０１１

年度的经营计划

１

、

２０１１

年度生产经营目标为全年实现销售额

１６

亿元（含西安天胜电子有限公司），生产经营目标并不代表公司对

２０１１

年度的盈利预

测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

２

、争取非公开发行股票事宜早日完成，加快“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目” 、“集成电路高端封装测试生产线技术

改造项目”和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目”建设，为公司“十二五”发展规划奠定基础。 本次非公开发行尚需经公司

股东大会批准并经中国证监会核准，存在不确定性，请投资者特别注意。

（三）发展规划资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司发展规划资金需求主要为日常生产经营、市场开发以及项目投资需求，资金来源主要为自有资金（含永久补充流动资金的结余

募集资金）、银行贷款或非公开发行募集资金。

６．２

主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（

％

）

营业收入比上年

增减（

％

）

营业成本比上年

增减（

％

）

毛利率比上年增

减（

％

）

集成电路封装产品

１１６

，

１２３．７６ ８９

，

３１０．３６ ２３．０９％ ４９．３７％ ４９．６４％ －０．１４％

主营业务分产品情况

集成电路封装产品

１１６

，

１２３．７６ ８９

，

３１０．３６ ２３．０９％ ４９．３７％ ４９．６４％ －０．１４％

６．３

主营业务分地区情况

单位：万元

地区 营业收入 营业收入比上年增减（

％

）

国内销售

９３

，

１９０．８０ ８０．２５％

出口销售

２２

，

９３２．９６ １９．７５％

６．４

采用公允价值计量的项目

□

适用

√

不适用

６．５

募集资金使用情况对照表

√

适用

□

不适用

单位：万元

募集资金总额

４４

，

１７２．３０

本年度投入募集资金总额

１２

，

３０５．７６

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

４１

，

０６０．９９

累计变更用途的募集资金总额比例

０．００％

承诺投资项目

和超募资金投

向

是否已

变更项

目（含

部分变

更）

募集资金承

诺投资总额

调整后投资

总额（

１

）

本年度投入

金额

截至期末累

计投入金额

（

２

）

截至期末投

资进度（

％

）

（

３

）

＝

（

２

）

／

（

１

）

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实现

的效益

是否达

到预计

效益

项目可行性

是否发生重

大变化

承诺投资项目

集成电路高端

封装产业化

否

４４

，

１７２．３０ ４４

，

１７２．３０ １２

，

３０５．７６ ４１

，

０６０．９９ ９２．９６％

２０１０

年

１２

月

２０

日

６

，

４７７．７８

否 否

承诺投资项目

小计

－ ４４

，

１７２．３０ ４４

，

１７２．３０ １２

，

３０５．７６ ４１

，

０６０．９９ － － ６

，

４７７．７８ － －

超募资金投向

归还银行贷款

（如有）

－ － － － －

补充流动资金

（如有）

－ － － － －

超募资金投向

小计

－ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ － － ０．００ － －

合计

－ ４４

，

１７２．３０ ４４

，

１７２．３０ １２

，

３０５．７６ ４１

，

０６０．９９ － － ６

，

４７７．７８ － －

未达到计划进

度或预计收益

的情况和原因

（分具体项目）

受

２００８

年全球金融危机影响，

２００８

年第四季度至

２００９

年上半年期间，公司订单下滑明显，为了规避募集资金项目投资风险，经

２００９

年

９

月

２８

日召开的第二届董事会第十六次会议和

２００９

年

１０

月

１８

日召开的

２００９

年第一次临时股东大会审议通过，公司将集成电路高端封装产业

化项目建设期限延期一年至

２０１０

年底。

２００９

年下半年至今，随着集成电路行业的逐步复苏以至繁荣，公司加快集成电路高端封装产业化

项目实施进度，截止

２０１０

年

１２

月

２０

日，项目已完成建设。

项目可行性发

生重大变化的

情况说明

项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金

额、 用途及使

用进展情况

不适用

募集资金投资

项目实施地点

变更情况

适用

经

２００８

年

６

月

１８

日召开的第二届董事会第九次会议和

２００８

年

７

月

１３

日召开的

２００８

年第一次临时股东大会审议通过， 公司将募集资金中

１

亿元的实施地点变更为西安经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司西安天胜电子有限公司，实施项目内容不变，仍为集成电

路高端封装产业化项目。 本次实施主体、地点变更后，可以有效满足项目对厂房、人才的需求，并有利于改变地域位置的劣势、进一步开

拓国际市场。

募集资金投资

项目实施方式

调整情况

不适用

募集资金投资

项目先期投入

及置换情况

适用

２００８

年

３

月

２４

日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司以

２８

，

２５８

，

５２５．３０

元置换预先投入集成电路高端封装产业化项目的自筹资

金

２８

，

２５８

，

５２５．３０

元，该笔资金已全部置换。

用闲置募集资

金暂时补充流

动资金情况

不适用

项目实施出现

募集资金结余

的金额及原因

适用

募集资金结余金额为

２３

，

４１７

，

４０３．５８

元， 其中募集资金存款利息净额为

２２

，

２３５

，

２５７．２３

元，募集资金余额为

１

，

１８２

，

１４６．３５

元，主要因

２００８

年全球金融危机期间部分进口设备降价从而节约了采购成本。

尚未使用的募

集资金用途及

去向

截至

２０１０

年

１２

月

３１

日，尚未使用募集资金（含利息）为

５３

，

３４８

，

３０９．７６

元，除了需用募集资金支付的

２９

，

９３０

，

９０６．１８

元项目尾款外，募集资

金结余（含利息）为

２３

，

４１７

，

４０３．５８

元。

上述资金分别存放在交通银行兰州火车站支行和中国民生银行西安经济技术开发区支行募集资金专项账户。

募集资金使用

及披露中存在

的问题或其他

情况

募集资金使用及披露不存在问题。

变更募集资金投资项目情况表

□

适用

√

不适用

６．６

非募集资金项目情况

√

适用

□

不适用

单位：万元

项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

ＤＦＮ

型微小形封装集成电路生产线技

术改造项目

２０

，

０００．００

完成投资

１９

，

１９８．２

万元。

项目已实施完毕，效益将在以后年度

体现。

合计

２０

，

０００．００ － －

６．７

董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□

适用

√

不适用

６．８

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□

适用

√

不适用

６．９

董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

������

２０１０

年度公司利润分配预案如下：

１

、现金分红预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，

２０１０

年度公司实现利润总额

１３０

，

９４５

，

１４９．９４

元， 归属于母公司所有者的净利润

１１１

，

８７１

，

２２６．２６

元，提取法定盈余公积

１１

，

４９５

，

０６４．８４

元，

２０１０

年度未分配利润为

１００

，

３７６

，

１６１．４２

元，加上以前年度尚存未分配利润，

２０１０

年度可供

股东分配利润合计为

３８０

，

６０１

，

６４７．２５

元。

因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要，公司

２０１０

年度不进行现金分红。

２

、资本公积转增股本预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，

２０１０

年度公司资本公积余额为

２１０

，

５７０

，

０３１．８８

元，公司

２０１０

年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案须经

２０１０

年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度 现金分红金额（含税）

分红年度合并报表中归属

于上市公司股东的净利润

占合并报表中归属于上市

公司股东的净利润的比率

年度可分配利润

２００９

年

１４

，

３５５

，

０００．００ ７７

，

１３９

，

９２８．１９ １８．６１％ ２９４

，

５８０

，

４８５．８３

２００８

年

０．００ ６８

，

５３８

，

４７９．２５ ０．００％ ２２５

，

０９１

，

２７６．４６

２００７

年

０．００ ８０

，

８９９

，

０２４．１１ ０．００％ １６３

，

２５１

，

９５３．５２

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（

％

）

１９．０１％

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√

适用

□

不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划

因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要。 用于技术改造项目及流动资金。

§７

重要事项

７．１

收购资产

□

适用

√

不适用

７．２

出售资产

□

适用

√

不适用

７．１

、

７．２

所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３

重大担保

√

适用

□

不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相

关公告披露

日和编号

担保额度

实际发生日期

（协议签署日）

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行完

毕

是否为关联方

担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合

计（

Ａ１

）

０．００

报告期内对外担保实际发生额合

计（

Ａ２

）

０．００

报告期末已审批的对外担保额度

合计（

Ａ３

）

０．００

报告期末实际对外担保余额合计

（

Ａ４

）

０．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相

关公告披露

日和编号

担保额度

实际发生日期

（协议签署日）

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行完

毕

是否为关联方

担保（是或否）

西安天胜电子有

限公司

２０１０

年

９

月

１１

日公司第

２０１０－０２５

号

公告

８

，

０００．００

２０１０

年

０９

月

２８

日

４

，

５００．００

信用担保

３

年 否 是

报告期内审批对子公司担保额度

合计（

Ｂ１

）

８

，

０００．００

报告期内对子公司担保实际发生

额合计（

Ｂ２

）

４

，

５００．００

报告期末已审批的对子公司担保

额度合计（

Ｂ３

）

８

，

０００．００

报告期末对子公司实际担保余额

合计（

Ｂ４

）

４

，

５００．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计

（

Ａ１＋Ｂ１

）

８

，

０００．００

报告期内担保实际发生额合计

（

Ａ２＋Ｂ２

）

４

，

５００．００

报告期末已审批的担保额度合计

（

Ａ３＋Ｂ３

）

８

，

０００．００

报告期末实际担保余额合计

（

Ａ４＋Ｂ４

）

４

，

５００．００

实际担保总额（即

Ａ４＋Ｂ４

）占公司净资产的比例

４．４４％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（

Ｃ

）

０．００

直接或间接为资产负债率超过

７０％

的被担保对象提供的债务担保金额

（

Ｄ

）

０．００

担保总额超过净资产

５０％

部分的金额（

Ｅ

）

０．００

上述三项担保金额合计（

Ｃ＋Ｄ＋Ｅ

）

０．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

西安天胜电子有限公司分别于

２０１０

年

９

月

２８

日和

１０

月

１８

日同中

国民生银行股份有限公司西安分行签署固定资产贷款借款合

同，贷款总计

４

，

５００．００

万元，贷款期两年。 若西安天胜电子有限

公司不能按期足额还款，公司应按贷款合同约定按期足额还款。

７．４

重大关联交易

７．４．１

与日常经营相关的关联交易

√

适用

□

不适用

单位：万元

关联方

向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务

交易金额

占同类交易金额

的比例

交易金额

占同类交易金额

的比例

厦门永红科技有限公司（原材料）

０．００ ０．００％ ３

，

９１５．４３ １８．３３％

宁波康强电子股份有限公司（原材料）

０．００ ０．００％ ８

，

３５０．７１ ３９．１０％

天水华天电子宾馆有限公司（招待费）

０．００ ０．００％ ４５．７８ １４．３７％

天水永红家园服务有限公司（招待费）

０．００ ０．００％ ２．００ ０．６３％

杭州士兰微电子股份有限公司（集成电路封装费）

７

，

９２６．２９ ７．００％ ０．００ ０．００％

杭州友旺电子有限公司（集成电路封装费）

３

，

７２７．１７ ３．２９％ ０．００ ０．００％

天水七四九电子有限公司（集成电路封装费）

０．９２ ０．００％ ０．００ ０．００％

天水华天传感器有限公司（材料）

０．３１ ０．１２％ ０．００ ０．００％

天水华天微电子股份有限公司（材料）

１．７５ ０．６９％ ０．００ ０．００％

天水七四九电子有限公司（材料）

０．４８ ０．１９％ ０．００ ０．００％

天水华天微电子股份有限公司（包装材料）

８１．０６ ２．５６％ ０．００ ０．００％

天水华天微电子股份有限公司（工程改造、维修、备件

等）

２６０．０１ ７．６６％ ０．００ ０．００％

天水七四九电子有限公司（备件）

１９．６９ ２．１３％ ０．００ ０．００％

天水永红家园服务有限公司（其他产品）

１．１３ ０．０７％ ０．００ ０．００％

天水华天传感器有限公司（工程）

１０．００ １．１７％ ０．００ ０．００％

天水七四九电子有限公司（水电费）

３３．５２ １１．３１％ ０．００ ０．００％

天水华天传感器有限公司（水电费）

１．２７ ０．４３％ ０．００ ０．００％

天水永红器材厂（水电费）

７５．２１ ２５．３７％ ０．００ ０．００％

天水华天微电子股份有限公司（水电费）

７５．１６ ２５．３５％ ０．００ ０．００％

天水华天电子宾馆有限公司（水电费）

２５．７９ ８．７０％ ０．００ ０．００％

天水永红器材厂（供暖）

６５．８８ ４４．６０％ ０．００ ０．００％

天水永红家园服务有限公司（供暖）

４５．７９ ３１．００％ ０．００ ０．００％

天水七四九电子有限公司（供暖）

１４．１１ ９．５５％ ０．００ ０．００％

天水华天传感器有限公司（供暖）

２．０７ １．４０％ ０．００ ０．００％

天水华天微电子股份有限公司（供暖）

５．００ ３．３９％ ０．００ ０．００％

合计

１２

，

３７２．６１ － １２

，

３１３．９２ －

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额

４６２．４２

万元。

与年初预计临时披露差异的说明 无差异。

７．４．２

关联债权债务往来

□

适用

√

不适用

７．４．３

大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□

适用

√

不适用

７．５

委托理财

□

适用

√

不适用

７．６

承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股

５％

以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√

适用

□

不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

股改承诺

－ － －

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

－ － －

重大资产重组时所作承诺

－ － －

发行时所作承诺

天水华天微

电子股份有

限公司

自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月

内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有

的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华

天科技股份有限公司回购该部分股份。

严格履行承诺。

其他承诺（含追加承诺）

－ － －

７．７

重大诉讼仲裁事项

□

适用

√

不适用

７．８

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１

证券投资情况

□

适用

√

不适用

７．８．２

持有其他上市公司股权情况

□

适用

√

不适用

７．８．３

持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□

适用

√

不适用

７．８．４

买卖其他上市公司股份的情况

□

适用

√

不适用

７．８．５

其他综合收益细目

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

１．

可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

减：可供出售金融资产产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

２．

按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有

的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享

有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

３．

现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

减：现金流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整额

小计

４．

外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额

小计

５．

其他

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

合计

０．００ ０．００

§８

监事会报告

√

适用

□

不适用

������一、监事会的日常工作情况

（一）

２０１０

年

３

月

２６

日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：

１

、《

２００９

年度监事会工作报告》；

２

、《

２００９

年年度报告及摘要》；

３

、《

２００９

年度财务决算报告》；

４

、《

２００９

年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

５

、《董事会关于

２００９

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

６

、《关于公司

２０１０

年日常关联交易的议案》；

７

、《

２００９

年度内部控制自我评价报告》；

８

、《关于聘请会计师事务所的议案》；

９

、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

１０

、《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》

本次会议决议公告已于

２０１０

年

３

月

３０

日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）

２０１０

年

４

月

２５

日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

１

、《选举罗华兵先生为公司监事会主席》；

２

、公司《

２０１０

年第一季度季度报告全文及正文》。

本次会议决议公告已于

２０１０

年

４

月

２７

日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）

２０１０

年

７

月

２９

日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了公司《

２０１０

年半年度报告全文及摘要》。

２０１０

年半年度报告全文及摘要已于

２０１０

年

７

月

２９

日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）

２０１０

年

１０

月

２６

日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了公司《

２０１０

年第三季度季度报告全文及正文》。

２０１０

年第三季度季度报告全文及正文已于

２０１０

年

１０

月

２７

日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

（五）

２０１０

年

１２

月

２２

日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

１

、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２

、《关于非公开发行股票方案的议案》；

３

、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

４

、《关于非公开发行股票预案的议案》；

５

、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

本次会议决议公告已于

２０１０

年

１２

月

２３

日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、监事会对下列事项发表独立意见

２０１０

年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职权，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督

职责：

（一）公司依法运作情况

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》依法运作。公司决策程序合法高效，建立了较为完善的内部控制制度。

报告期内，公司董事及高级管理人员认真履行了职责，没有损害公司、股东利益和违反国家法律、法规及公司章程的行为。

监事会已经审阅了董事会通过的《

２０１０

年度内部控制自我评价报告》，对报告不存在异议。

（二）公司财务执行情况

报告期内，根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的

２０１０

年度财务审计报告，监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真

实地反映了

２０１０

年度公司财务状况和经营成果。

（三）报告期内募集资金的实际使用情况

参照董事会编制的《关于募集资金

２０１０

年度使用情况的专项报告》，所列募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

（四）

ＤＦＮ

型微小形封装集成电路生产线技术改造项目

监事会认真查阅了上述投资项目的相关资料，认为项目投资定位准确，项目预算科学合理，项目实施严谨有效，随着项目的顺利完

成，将进一步提高公司

ＤＦＮ

型微小形封装集成电路封装能力。

（五）报告期内，公司无收购、出售资产情况。

（六）公司关联交易情况

监事会认为公司关联交易是按市场原则进行，遵循了公开、公平、公正的原则。在公司的关联交易中未发现任何损害公司和股东利益

的行为。

（七）国富浩华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§９

财务报告

９．１

审计意见

财务报告 是

审计意见 标准无保留审计意见

审计报告编号 国浩审字［

２０１１

］第

４５

号

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 天水华天科技股份有限公司全体股东

引言段

我们审计了后附的天水华天科技股份有限公司（以下简称华天科技）财务报表，包括

２０１０

年

１２

月

３１

日的资产负债

表和合并资产负债表，

２０１０

年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和

合并现金流量表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的

责任段

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华天科技管理层的责任。 这种责任包括：（

１

）设计、实施和维护与财务

报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（

２

）选择和运用恰当的会计

政策；（

３

）作出合理的会计估计。

注册会计师责任段

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师

的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表

编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段

我们认为，华天科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华天科技

２０１０

年

１２

月

３１

日的财务状况以及

２０１０

年度的经营成果和现金流量。

非标意见

审计机构名称 国富浩华会计师事务所有限公司

审计机构地址 北京市海淀区西四环中路

１６

号院

２

号楼

４

层

审计报告日期

２０１１

年

０２

月

１５

日

注册会计师姓名

秦宝 张嘉宇

９．２

财务报表

９．２．１

资产负债表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

２０１０

年

１２

月

３１

日 单位：元

项目

期末余额 年初余额

合并 母公司 合并 母公司

流动资产：

货币资金

３６４

，

４５３

，

２７２．５８ ３３６

，

０８６

，

３５０．６６ ３４３

，

５４４

，

６１１．１５ １７２

，

７９８

，

８５０．３６

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

８

，

０７６

，

０９４．５８ ７

，

５６６

，

９９７．４１ １

，

０５０

，

４２２．７３ １１１

，

０４２．１８

应收账款

２２６

，

５６１

，

２２３．４２ ２２９

，

８９１

，

４５２．１０ １９５

，

８８５

，

７５９．１７ １９３

，

８００

，

２８５．２８

预付款项

５４

，

０７０

，

２９９．６３ ３２

，

４１６

，

４７６．１６ ３０

，

８９６

，

１９０．２１ ２６

，

７３８

，

３４８．７５

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

３７

，

１６５．２６ ３７

，

１６５．２６

应收股利

其他应收款

６

，

２１２

，

０９２．１１ ４６

，

１２２

，

３１３．５０ １３

，

２４７

，

８５２．９９ １３

，

１５７

，

１０６．１１

买入返售金融资产

存货

１２１

，

３０９

，

０７９．３７ １０４

，

８０８

，

２０７．０３ ９４

，

０６７

，

３３５．３３ ８７

，

７００

，

４２０．９９

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

７８０

，

６８２

，

０６１．６９ ７５６

，

８９１

，

７９６．８６ ６７８

，

７２９

，

３３６．８４ ４９４

，

３４３

，

２１８．９３

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

５

，

０００

，

０００．００ ２５８

，

７９８

，

４７５．１１ ２４８

，

７９８

，

４７５．１１

投资性房地产

固定资产

７２４

，

０９７

，

０７４．０５ ５６０

，

４５６

，

８１７．９８ ５１９

，

７９３

，

６９１．６７ ５０８

，

６４８

，

６５１．０６

在建工程

１１７

，

７６８

，

４４８．６４ ２１

，

１６２

，

１０１．８９ ５４

，

６７２

，

２２５．８４ ２１

，

７２２

，

２８８．７７

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

９４

，

７５１

，

９３６．９３ ５６

，

０３４

，

５２８．６４ ４９

，

１０８

，

４０２．９１ １９

，

５３６

，

９１４．１７

开发支出

商誉

长期待摊费用

１

，

１０６

，

５５９．５２ １

，

３３２

，

５４５．０２

递延所得税资产

１８

，

０９８

，

８４３．９７ １７

，

６２５

，

３８３．３１ ９

，

２１１

，

０５６．３２ ８

，

７８７

，

９９６．８５

其他非流动资产

非流动资产合计

９６０

，

８２２

，

８６３．１１ ９１５

，

４０９

，

８５１．９５ ６３２

，

７８５

，

３７６．７４ ８０７

，

４９４

，

３２５．９６

资产总计

１

，

７４１

，

５０４

，

９２４．８０ １

，

６７２

，

３０１

，

６４８．８１ １

，

３１１

，

５１４

，

７１３．５８ １

，

３０１

，

８３７

，

５４４．８９

流动负债：

短期借款

１１６

，

６２２

，

７００．００ １１６

，

６２２

，

７００．００ １１０

，

０００

，

０００．００ １１０

，

０００

，

０００．００

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

５３

，

３２０

，

０００．００ ５３

，

３２０

，

０００．００

应付账款

２２４

，

４３５

，

２９４．５５ ２０２

，

４８６

，

１２３．５４ ２０６

，

１９２

，

９３６．２８ ２０７

，

４４３

，

９８３．８０

预收款项

３

，

４８９

，

０５０．８０ ２

，

８０２

，

６８０．８０ ３

，

０８６

，

５３２．４０ １

，

８９４

，

６４８．４０

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

２９

，

５８８

，

７６８．２５ ２６

，

４９２

，

２８３．７５ ２０

，

４３６

，

０６２．０２ １９

，

８２０

，

７４９．６９

应交税费

－１２

，

７２４

，

０２０．１９ ６

，

９８１

，

８８０．６９ ６

，

０６３

，

８５４．８１ ５

，

３１８

，

０６０．１７

应付利息

应付股利

其他应付款

１５

，

５５９

，

３７５．８１ ４

，

７４９

，

０７３．６６ ２

，

３７０

，

９４１．３７ １

，

７１５

，

０９４．８４

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

８０

，

０００

，

０００．００ ８０

，

０００

，

０００．００

其他流动负债

２

，

３７６

，

９３６．２７ ２

，

１９３

，

７５０．０２

流动负债合计

５１２

，

６６８

，

１０５．４９ ４９５

，

６４８

，

４９２．４６ ３４８

，

１５０

，

３２６．８８ ３４６

，

１９２

，

５３６．９０

非流动负债：

长期借款

１２５

，

０００

，

０００．００ ８０

，

０００

，

０００．００ １０

，

０００

，

０００．００ １０

，

０００

，

０００．００

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

８５

，

６２５

，

９７６．３２ ８４

，

０５５

，

２０８．３０ ３３

，

８６７

，

７０８．３４ ３３

，

６４２

，

７０８．３４

非流动负债合计

２１０

，

６２５

，

９７６．３２ １６４

，

０５５

，

２０８．３０ ４３

，

８６７

，

７０８．３４ ４３

，

６４２

，

７０８．３４

负债合计

７２３

，

２９４

，

０８１．８１ ６５９

，

７０３

，

７００．７６ ３９２

，

０１８

，

０３５．２２ ３８９

，

８３５

，

２４５．２４

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

３７３

，

２３０

，

０００．００ ３７３

，

２３０

，

０００．００ ２８７

，

１００

，

０００．００ ２８７

，

１００

，

０００．００

资本公积

２１０

，

５７０

，

０３１．８８ ２１０

，

２７１

，

４５７．４９ ２９６

，

３２７

，

６９７．６３ ２９６

，

４０１

，

４５７．４９

减：库存股

专项储备

盈余公积

４９

，

３３４

，

９０６．２５ ４９

，

３３４

，

９０６．２５ ３７

，

８３９

，

８４１．４１ ３７

，

８３９

，

８４１．４１

一般风险准备

未分配利润

３８０

，

６０１

，

６４７．２５ ３７９

，

７６１

，

５８４．３１ ２９４

，

５８０

，

４８５．８３ ２９０

，

６６１

，

０００．７５

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

１

，

０１３

，

７３６

，

５８５．３８ １

，

０１２

，

５９７

，

９４８．０５ ９１５

，

８４８

，

０２４．８７ ９１２

，

００２

，

２９９．６５

少数股东权益

４

，

４７４

，

２５７．６１ ３

，

６４８

，

６５３．４９

所有者权益合计

１

，

０１８

，

２１０

，

８４２．９９ １

，

０１２

，

５９７

，

９４８．０５ ９１９

，

４９６

，

６７８．３６ ９１２

，

００２

，

２９９．６５

负债和所有者权益总计

１

，

７４１

，

５０４

，

９２４．８０ １

，

６７２

，

３０１

，

６４８．８１ １

，

３１１

，

５１４

，

７１３．５８ １

，

３０１

，

８３７

，

５４４．８９

９．２．２

利润表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

２０１０

年

１－１２

月 单位：元

项目

本期金额 上期金额

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入

１

，

１６１

，

２３７

，

６３２．０２ １

，

１５５

，

９２０

，

９８５．６２ ７７７

，

４３６

，

８８１．４５ ７７３

，

５７６

，

３６９．９５

其中：营业收入

１

，

１６１

，

２３７

，

６３２．０２ １

，

１５５

，

９２０

，

９８５．６２ ７７７

，

４３６

，

８８１．４５ ７７３

，

５７６

，

３６９．９５

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

１

，

０３８

，

５４１

，

６１８．２７ １

，

０３３

，

１２９

，

４４８．６５ ６９２

，

０２１

，

８８０．８０ ６９０

，

１７２

，

７５８．９０

其中：营业成本

８９３

，

１０３

，

５８６．２７ ８９７

，

４２１

，

９８２．８９ ５９６

，

８２２

，

００３．９１ ５９８

，

０４７

，

９５６．７５

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

２

，

９２７

，

５６５．１８ ２

，

４２２

，

８１１．９９ ３

，

４７７

，

５５９．３１ ３

，

２０５

，

０２９．２４

销售费用

２３

，

２２９

，

６７７．３２ ２２

，

８９２

，

３４４．０６ １６

，

３５４

，

６４１．８２ １６

，

１１４

，

４９５．８７

管理费用

１１２

，

４５５

，

２６５．６２ １０２

，

６３４

，

９７８．９４ ７３

，

６０８

，

２６９．０９ ７０

，

８５０

，

５５８．８１

财务费用

５

，

０６４

，

２６９．９４ ６

，

１７７

，

９３８．８８ －１

，

１７２

，

５１３．０６ －９１８

，

５４６．０１

资产减值损失

１

，

７６１

，

２５３．９４ １

，

５７９

，

３９１．８９ ２

，

９３１

，

９１９．７３ ２

，

８７３

，

２６４．２４

加：公允价值变动收益

（损失以“

－

”号填列）

投资收益（损失以“

－

”

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“

－

”

号填列）

三、营业利润（亏损以

“

－

”号填列）

１２２

，

６９６

，

０１３．７５ １２２

，

７９１

，

５３６．９７ ８５

，

４１５

，

０００．６５ ８３

，

４０３

，

６１１．０５

加：营业外收入

１０

，

０５１

，

２８３．３８ ９

，

８２８

，

７８４．８４ ４

，

４６８

，

９６１．２９ ４

，

３８７

，

７９８．４９

减：营业外支出

１

，

８０２

，

１４７．１９ １

，

４２０

，

０２４．４３ ３１２

，

８９６．３０ ２９７

，

９７３．４９

其中：非流动资产处置

损失

４１５

，

５６９．６０ ３４４

，

９４７．０１ １２６

，

３７３．６９ １２６

，

３７３．６９

四、利润总额（亏损总

额以“

－

”号填列）

１３０

，

９４５

，

１４９．９４ １３１

，

２００

，

２９７．３８ ８９

，

５７１

，

０６５．６４ ８７

，

４９３

，

４３６．０５

减：所得税费用

１７

，

８７５

，

９８５．３１ １６

，

２４９

，

６４８．９８ １１

，

９５４

，

００４．４７ １１

，

７０１

，

９４７．４６

五、净利润（净亏损以

“

－

”号填列）

１１３

，

０６９

，

１６４．６３ １１４

，

９５０

，

６４８．４０ ７７

，

６１７

，

０６１．１７ ７５

，

７９１

，

４８８．５９

归属于母公司所有者

的净利润

１１１

，

８７１

，

２２６．２６ １１４

，

９５０

，

６４８．４０ ７７

，

１３９

，

９２８．１９ ７５

，

７９１

，

４８８．５９

少数股东损益

１

，

１９７

，

９３８．３７ ４７７

，

１３２．９８

六、每股收益：

（一）基本每股收益

０．２９９７ ０．２０６７

（二）稀释每股收益

０．２９９７ ０．２０６７

七、其他综合收益

八、综合收益总额

１１３

，

０６９

，

１６４．６３ １１４

，

９５０

，

６４８．４０ ７７

，

６１７

，

０６１．１７ ７５

，

７９１

，

４８８．５９

归属于母公司所有者

的综合收益总额

１１１

，

８７１

，

２２６．２６ １１４

，

９５０

，

６４８．４０ ７７

，

１３９

，

９２８．１９ ７５

，

７９１

，

４８８．５９

归属于少数股东的综

合收益总额

１

，

１９７

，

９３８．３７ ４７７

，

１３２．９８

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

０．００

元。

９．２．３

现金流量表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

２０１０

年

１－１２

月 单位：元

项目

本期金额 上期金额

合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现

金流量：

销售商品、提供劳务收

到的现金

７７０

，

９７４

，

５４４．９２ ７６８

，

５２６

，

７７２．８２ ５３２

，

６１８

，

４５１．２５ ５２２

，

１４２

，

８８０．４３

客户存款和同业存放款

项净增加额

向中央银行借款净增加

额

向其他金融机构拆入资

金净增加额

收到原保险合同保费取

得的现金

收到再保险业务现金净

额

保户储金及投资款净增

加额

处置交易性金融资产净

增加额

收取利息、手续费及佣

金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

４

，

９１７．３９ １

，

１２７．２４

收到其他与经营活动有

关的现金

６７

，

８６４

，

９３４．５４ ６４

，

５０７

，

９７０．４１ ３９

，

３２８

，

８４３．６８ ３８

，

５４６

，

６００．２４

经营活动现金流入小计

８３８

，

８４４

，

３９６．８５ ８３３

，

０３４

，

７４３．２３ ５７１

，

９４８

，

４２２．１７ ５６０

，

６８９

，

４８０．６７

购买商品、接受劳务支

付的现金

３４０

，

３５８

，

５９１．０８ ３４３

，

３６８

，

１１０．０４ １８８

，

８９９

，

４３９．１２ １９０

，

４６６

，

３６６．３２

客户贷款及垫款净增加

额

存放中央银行和同业款

项净增加额

支付原保险合同赔付款

项的现金

支付利息、手续费及佣

金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工

支付的现金

１１６

，

７５５

，

８５５．１１ １０４

，

１８９

，

７２７．７１ ７７

，

１２３

，

１７３．８４ ７０

，

９０２

，

４５８．３０

支付的各项税费

５３

，

１３１

，

４０１．９５ ４８

，

２４４

，

１０３．４１ ５３

，

６０１

，

００５．７３ ５１

，

０６４

，

９０３．８１

支付其他与经营活动有

关的现金

３６

，

１０５

，

７４６．０１ ７８

，

８９５

，

９６１．４８ １９

，

８０２

，

１９９．４１ １８

，

７３０

，

３００．４０

经营活动现金流出小计

５４６

，

３５１

，

５９４．１５ ５７４

，

６９７

，

９０２．６４ ３３９

，

４２５

，

８１８．１０ ３３１

，

１６４

，

０２８．８３

经营活动产生的现金流

量净额

２９２

，

４９２

，

８０２．７０ ２５８

，

３３６

，

８４０．５９ ２３２

，

５２２

，

６０４．０７ ２２９

，

５２５

，

４５１．８４

二、投资活动产生的现

金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现

金

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收

回的现金净额

４７９

，

８２５．００ ３８

，

６０６

，

８６２．８９ ５１５

，

０１５．００ ５１５

，

０１５．００

处置子公司及其他营业

单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有

关的现金

２４５

，

０７５

，

５１９．５２ ９５

，

０７５

，

５１９．５２ １３１

，

０５０

，

０００．００ １３０

，

０００

，

０００．００

投资活动现金流入小计

２４５

，

５５５

，

３４４．５２ １３３

，

６８２

，

３８２．４１ １３１

，

５６５

，

０１５．００ １３０

，

５１５

，

０１５．００

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支

付的现金

４５５

，

０６５

，

７４０．５６ ２６６

，

８４３

，

９７６．４６ ２０６

，

４８２

，

４４７．８０ １６９

，

６０８

，

３８４．２７

投资支付的现金

５

，

０００

，

０００．００ １０

，

０００

，

０００．００ １７０

，

０００

，

０００．００

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业

单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有

关的现金

１５０

，

０００

，

０００．００

投资活动现金流出小计

４６０

，

０６５

，

７４０．５６ ２７６

，

８４３

，

９７６．４６ ３５６

，

４８２

，

４４７．８０ ３３９

，

６０８

，

３８４．２７

投资活动产生的现金流

量净额

－２１４

，

５１０

，

３９６．０４ －１４３

，

１６１

，

５９４．０５ －２２４

，

９１７

，

４３２．８０ －２０９

，

０９３

，

３６９．２７

三、筹资活动产生的现

金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数

股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

３１１

，

６７６

，

２００．００ ２６６

，

６７６

，

２００．００ １２０

，

０００

，

０００．００ １２０

，

０００

，

０００．００

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有

关的现金

筹资活动现金流入小计

３１１

，

６７６

，

２００．００ ２６６

，

６７６

，

２００．００ １２０

，

０００

，

０００．００ １２０

，

０００

，

０００．００

偿还债务支付的现金

１１０

，

０００

，

０００．００ １１０

，

０００

，

０００．００ １５０

，

３００

，

０００．００ １４９

，

０００

，

０００．００

分配股利、利润或偿付

利息支付的现金

２２

，

２３４

，

７２７．１１ ２１

，

７５２

，

５６７．１１ ５

，

７９１

，

８０３．７４ ５

，

６７８

，

４２０．９９

其中：子公司支付给少

数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有

关的现金

筹资活动现金流出小计

１３２

，

２３４

，

７２７．１１ １３１

，

７５２

，

５６７．１１ １５６

，

０９１

，

８０３．７４ １５４

，

６７８

，

４２０．９９

筹资活动产生的现金流

量净额

１７９

，

４４１

，

４７２．８９ １３４

，

９２３

，

６３２．８９ －３６

，

０９１

，

８０３．７４ －３４

，

６７８

，

４２０．９９

四、汇率变动对现金及

现金等价物的影响

－１

，

５２５

，

５０９．４３ －１

，

５２５

，

９５４．４４ －６５

，

６６７．２１ －６５

，

６６７．２１

五、现金及现金等价物

净增加额

２５５

，

８９８

，

３７０．１２ ２４８

，

５７２

，

９２４．９９ －２８

，

５５２

，

２９９．６８ －１４

，

３１２

，

００５．６３

加：期初现金及现金等

价物余额

９８

，

４６９

，

０９１．６３ ７７

，

７２３

，

３３０．８４ １２７

，

０２１

，

３９１．３１ ９２

，

０３５

，

３３６．４７

六、期末现金及现金等

价物余额

３５４

，

３６７

，

４６１．７５ ３２６

，

２９６

，

２５５．８３ ９８

，

４６９

，

０９１．６３ ７７

，

７２３

，

３３０．８４

９．２．４

合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５

母公司所有者权益变动表（附后）

９．３

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□

适用

√

不适用

９．４

重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□

适用

√

不适用

９．５

与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□

适用

√

不适用

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

２０１１

年

２

月

１７

日

母公司所有者权益变动表

编制单位：天水华天科技股份有限公司 � � � � � � � �

２０１０

年度 单位：元

项目

本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余

额

２８７

，

１００

，

０００．００ ２９６

，

４０１

，

４５７．４９ ３７

，

８３９

，

８４１．４１ ２９０

，

６６１

，

０００．７５ ９１２

，

００２

，

２９９．６５ ２６１

，

０００

，

０００．００ ３２２

，

５０１

，

４５７．４９ ３０

，

２６０

，

６９２．５５ ２２２

，

４４８

，

６６１．０２ ８３６

，

２１０

，

８１１．０６

加：会计政策变

更

前期差错更正

其他

二、本年年初余

额

２８７

，

１００

，

０００．００ ２９６

，

４０１

，

４５７．４９ ３７

，

８３９

，

８４１．４１ ２９０

，

６６１

，

０００．７５ ９１２

，

００２

，

２９９．６５ ２６１

，

０００

，

０００．００ ３２２

，

５０１

，

４５７．４９ ３０

，

２６０

，

６９２．５５ ２２２

，

４４８

，

６６１．０２ ８３６

，

２１０

，

８１１．０６

三、本年增减变

动金额（减少以

“

－

”号填列）

８６

，

１３０

，

０００．００ －８６

，

１３０

，

０００．００ １１

，

４９５

，

０６４．８４ ８９

，

１００

，

５８３．５６ １００

，

５９５

，

６４８．４０ ２６

，

１００

，

０００．００ －２６

，

１００

，

０００．００ ７

，

５７９

，

１４８．８６ ６８

，

２１２

，

３３９．７３ ７５

，

７９１

，

４８８．５９

（一）净利润

１１４

，

９５０

，

６４８．４０ １１４

，

９５０

，

６４８．４０ ７５

，

７９１

，

４８８．５９ ７５

，

７９１

，

４８８．５９

（二） 其他综合

收益

上 述 （一 ）和

（二）小计

１１４

，

９５０

，

６４８．４０ １１４

，

９５０

，

６４８．４０ ７５

，

７９１

，

４８８．５９ ７５

，

７９１

，

４８８．５９

（三） 所有者投

入和减少资本

１．

所有者投入资

本

２．

股份支付计入

所有者权益的

金额

３．

其他

（四）利润分配

１１

，

４９５

，

０６４．８４ －２５

，

８５０

，

０６４．８４ －１４

，

３５５

，

０００．００ ７

，

５７９

，

１４８．８６ －７

，

５７９

，

１４８．８６

１．

提取盈余公积

１１

，

４９５

，

０６４．８４ －１１

，

４９５

，

０６４．８４ ７

，

５７９

，

１４８．８６ －７

，

５７９

，

１４８．８６

２．

提取一般风险

准备

－１４

，

３５５

，

０００．００ －１４

，

３５５

，

０００．００

３．

对所有者（或

股东）的分配

４．

其他

（五） 所有者权

益内部结转

８６

，

１３０

，

０００．００ －８６

，

１３０

，

０００．００ ２６

，

１００

，

０００．００ －２６

，

１００

，

０００．００

１．

资本公积转增

资本（或股本）

８６

，

１３０

，

０００．００ －８６

，

１３０

，

０００．００ ２６

，

１００

，

０００．００ －２６

，

１００

，

０００．００

２．

盈余公积转增

资本（或股本）

３．

盈余公积弥补

亏损

４．

其他

（六）专项储备

１．

本期提取

２．

本期使用

（七）其他

四、本期期末余

额

３７３

，

２３０

，

０００．００ ２１０

，

２７１

，

４５７．４９ ４９

，

３３４

，

９０６．２５ ３７９

，

７６１

，

５８４．３１ １

，

０１２

，

５９７

，

９４８．０５ ２８７

，

１００

，

０００．００ ２９６

，

４０１

，

４５７．４９ ３７

，

８３９

，

８４１．４１ ２９０

，

６６１

，

０００．７５ ９１２

，

００２

，

２９９．６５
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